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1 The Products Summary 
The Universal Contact Z series comprises of a metal beam manufactured using a Titanium Copper alloy.  
The beam is formed up into a protective box provided by the two side wings, which guide the beam within its 
 operating stroke. These side wings are also used to maintain pre-load to the beam in its unmated  
condition. The contact point of the beam incorporates a ‘domed’ surface to maintain a high ‘hertz stress’ contact  
and good contact resistance.  
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Height P/N Description Material 

1.3mm 120220-0310 Universal Contact Z 1.3mm Titanium Copper alloy  

1.6mm 120220-0331 Universal Contact Z 1.6mm Titanium Copper alloy  

1.8mm 120220-0311 Universal Contact Z 1.8mm Titanium Copper alloy  

2.5mm 120220-0312 Universal Contact Z 2.5mm Titanium Copper alloy  

3.0mm 120220-0313 Universal Contact Z 3.0mm Titanium Copper alloy  

3.5mm 120220-0314 Universal Contact Z 3.5mm Titanium Copper alloy  

4.0mm 120220-0315 Universal Contact Z 4.0mm Titanium Copper alloy  
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2 The Picture of the products 
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3 Explanation of application  

‘Domed’ 
Contact 

point 

Anti-Lift & 
Pre-load 

stop 
feature 

Pick & Place 
position 

Solder Bottom 
Area 

CCS11005 REVISION 2 



 
ENGINEERING PRODUCT 

SPECIFICATION  

DATE ISSUED:  12/07/2011 CCS-11005 Page 4 of  10 

SUBJECT / TITLE : UNIVERSAL CONTACT Z SERIES  

4 Dimensions  

Height P/N Dimensions (mm)  Operating 
Height 

A B C D E F G H 

1.3mm 120220-0310 1.30 2.37 0.96 0.80 0.49 0.35 1.61 1.39 0.9-1.2 

1.8mm 120220-0311 1.80 2.50 0.96 1.00 0.56 0.27 1.82 1.46 1.1-1.7 

1.6mm 120220-0331 2.10 2.92 0.96 0.90 0.74 0.57 2.25 1.96 0.9-1.6 

2.5mm 120220-0312 2.50 3.66 0.96 1.60 1.35 0.83 2.66 2.30 1.6-2.4 

3.0mm 120220-0313 3.00 3.73 0.96 2.20 1.37 0.73 2.68 2.30 2.2-2.9 

3.5mm 120220-0314 3.50 3.79 0.96 2.60 1.22 0.41 2.43 1.95 2.6-3.4 

4.0mm 120220-0315 4.00 3.99 0.96 3.00 1.27 0.36 2.43 2.15 3.0-3.9 

4.1 dimension Contact 
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Height P/N Dimensions (mm)  

L W PL PW G 

1.3mm 120220-0310 1.39 1.00 2.87 1.50 0.10 

1.6mm 120220-0331 1.96 1.00 3.42 1.50 0.10 

1.8mm 120220-0311 1.46 1.00 2.90 1.50 0.10 

2.5mm 120220-0312 2.30 1.00 4.16 1.50 0.10 

3.0mm 120220-0313  2.30 1.00 4.23 1.50 0.10 

3.5mm 120220-0314 1.95 1.00 4.29 1.50 0.10 

4.0mm 120220-0315 2.15 1.00 4.49 1.50 0.10 

4.2  Recommended PCB layout  

4.3  Recommended soldering pad thickness : 0.1 mm  
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5 Material and Finish  

5.1 Plating on contact position:   1.0 um Au over 1.0/3.0 um Ni.  

Height P/N Plating on contact position Plating on soldering position  

1.3mm 120220-0310  
 
 

1.0 um Au over 1.0/3.0 um Ni.  

 
 
 

0.05/0.15 um Au over 1.0/3.0 um Ni 

1.8mm 120220-0311 

2.5mm 120220-0312 

3.0mm 120220-0313 

3.5mm 120220-0314 

4.0mm 120220-0315 
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6 Mechanical  
6.1 Mechanical Performance--Force/Deflection  

Mechanical Performance (All force data after 3x Reflow at 260°C)  

 
Height 

 
P/N 

Pre-Load                 
Applying 
Load (N)  

Pre-Load                                   
Un-Applying 
Load (N)  

Max 
Deflection(mm) 
--Min tolerance 
conditions  

Mating 
Force                                      
@ Max 
Deflection 
(N)  

Spring 
Rate 
(N/mm)  

1.3mm 120220-0310 0.35 0.28 0.40 0.80 1.12 

1.6mm 120220-0331 0.43 0.38 0.70 1.00 0.88 

1.8mm 120220-0311 0.35 0.26 0.80 0.88 0.55 

2.5mm 120220-0312 0.36 0.32 0.90 0.78 0.48 

3.0mm 120220-0313 0.35 0.32 0.80 0.78 0.48 

3.5mm 120220-0314 0.40 0.36 0.90 0.72 0.72 

4.6mm 120220-0315 0.40 0.36 0.90 0.72 0.72 
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6.2  Durability---Mating Cycles: 100 min. Up to and over 500 cycles may be achieved  
depending on mating surface. Maximum mating cycle based on  

mating PCB plated with 0.05µ Au over 2.0µ Ni = 500 cycles. 
 (Wear resistance is subject to mating component surface finish and plating type, 

 increased mating component plating spec = increased mating cycles.) 

7 Electrical   
7.1 Contact Resistance: Max 20 mΩ 
7.2  Current:  
       Rating current : 1.50A 
       Max. continual current :  2.0 A 
       Peak current ：2.5 A 

8  Environmental   

8.1 Operating Temperature: Usable in temperatures between -40 and +85°C. 

8.2 Humidity: Operable in 90% Relative Humidity (Temperature <40°C). 

8.3 Lower Temperature : -57°C(24hours) followed by-51°C(48hours) 

8.4 High temperature: +85°C(24hours) followed by 71°C(144hours) 

8.3 Solder Systems: Suitable for lead free reflow soldering at 260°C.  Max. 3 x reflow  cycles 
recommended. According to JEDEC Standard J-STD-020C 

Hand Soldering 
Wave line Soldering 
Infrared Reflow Soldering 

CCS11005 REVISION 2 

5Hz to 9Hz @ 1.5mm pk Displacement  
9Hz to 200Hz @ 0.5g pk Acceleration 
1 Oct per minute; 1 Hour per axis. 3 Axis total. 

6.3  Vibration---The test samples were subjected to the following vibration profile: 

100g pk Acceleration 
11ms duration 
3 shocks in each axis 
6 directions 

6.4 Shock ---The test samples were subjected to the following shock: 
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9  Packing & SMT   

 Packing:   Parts are packed in carrier and reel.  The width of carrier tape is 12mm and the  
diameter of reel is 300mm which are according to the standard EIA-481.  
For packing quantity see table below.  

For further information on pick and place methods and advice when  
using Universal Contact please refer to ITT Application note APN-11002.  

Height P/N MPQ (pcs)-Per reel  MOQ (pcs)-Per carton  

1.3mm 120220-0310 9500 114000 

1.6mm 120220-0331 6800 81600 

1.8mm 120220-0311 6800 81600 

2.5mm 120220-0312 6000 72000 

3.0mm 120220-0313 4200 50400 

3.5mm 120220-0314 3600 43200 

4.0mm 120220-0315 3200 38400 



Океан Электроники
Поставка электронных компонентов 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при 

поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным 
представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и 
аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и 
эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных 
решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR». 

Наши преимущества: 

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, 
Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира; 
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 
30 млн. наименований); 
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 
- Экспресс доставка в любую точку России; 
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров; 
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;  
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП; 
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001; 
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит 
испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества 
(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, 
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, 
General Dynamics  и др.); 

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического 
назначения: 
(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, 
морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей 
отраслях промышленности) 

«FORSTAR» (основан в 1998 г.) 

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, 
кабельные сборки и микроволновые компоненты: 

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и 
специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же 
военной, авиационной и аэрокосмической отраслях 
промышленности). 

Телефон:    8 (812) 309-75-97 (многоканальный) 
Факс:           8 (812) 320-03-32 
Электронная почта:    ocean@oceanchips.ru 
Web:      http://oceanchips.ru/ 
Адрес:   198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А


